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YAPAY ZEKA YETENEKLERi ARASTIRMA BiLGi iSTEK DOKUMANI DUYURUSU

Duyuru Tarihi: 25/01/2023

BiD Konusu: Yapay zeka yetenekleri arastirmasi cercevesinde:

e Yapay zekd alaninda vyetenegi bulunan firma/kurum/kurulus ve
akademisyenleri belirlemek,

e Firma/kurum/kurulus ve akademisyenlerin yapay zekd ile ilgili
yeteneklerini tespit etmek,

e BID kapsaminda toplanacak bilgiler ile olasi Ar-Ge projelerinde ihtiyag
duyulan vyetenekler arasinda teknik ve ekonomik hususlarda
karsilastirma yapmak,

* Yapay zeka alaninda olasi Ar-Ge projeleri igin;

0 Teknik detaylari netlestirmek,
0 Tahmini blitge, takvim, risk alanlarini belirlemek,
0 Belirlenen hedeflerin erken asamada gozden gegirilmesini saglamak

icin ihtiya¢ duyulan bilgilerin edinilmesi faaliyetlerini kapsar.

BiD Teslim Sartlarive | Bu BID, Savunma Sanayii Baskanlig tarafindan belirlenen ve/veya BiD
(varsa) istenilen konusu ile ilgilendigini asagida belirtilen e-posta adresine bildiren
Belgeler: firma/kurum/kurulus ve akademisyenlere elektronik posta vyoluyla

gonderilebilir.

BIiD Cevaplarinin BiD’e verilecek cevaplar; Baskanligin asagidaki adresine 1 adet basili, 1 adet

Teslim Sekli ve elektronik ortamda (CD/DVD/flash disk/e-posta (asagida belirtilen e-posta

Tarihleri: adresine)) en ge¢ 15 Mart 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar teslim
edilecektir.

Temas Noktasi: E-Posta: btmdbid@ssb.gov.tr

Mustafa OZLU (Tel : +90 312 411 99 31)
Yagiz Can MERMERCI (Tel : +90 312 411 89 27)
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Diger Hususlar: 1. BID igerisinde yer alan bilgiler, sorulan sorular ve/veya BiD’e verilecek

cevaplar Baskanliga herhangi bir hukuki ve mali yukimlaluk getirmez.
Baskanlik, bu BiD dayanak gdsterilerek herhangi bir sézlesme yapmaya
zorlanamaz.

2. Baskanlik, isbu BiD’e esas teskil edecek cevaplarin hazirlanmasi, gdsterim
ve benzeri faaliyetlere iliskin olarak firma/kurum/kurulus ve
akademisyenlerin yapacaklari masraflardan ve karsilasabilecekleri zarar
ve harcamalardan hicbir sekilde sorumlu tutulamaz.

3. BID’in yayimlanmis olmasi, BID kapsaminda yer alan konularda TCD
yayimlanacaginin veya ihaleye cikilacaginin taahhidi anlamina gelmez.

4. Baskanlik kendi takdirine bagh olarak, BiD’de gerekli gordigi
degisiklikleri yapmakta, BiD cevaplama siiresini degistirmekte serbesttir.

5. isbu BiD’e cevap veren firma/kurum/kurulus ve akademisyenler vermis
olduklari cevaplarin dogrulugunu taahhit ederler.

6. BID cevaplari Bagkanliga teslim edildikten sonra Baskanlk, yapilan
arastirma kapsaminda BiD'e cevap veren firma/kurum/kuruluslar ve
akademisyenlere inceleme ziyareti/toplanti dlzenleyebilir, agiklayici
bilgi ve/veya ek bilgi isteyebilir.

7. isbu BiD’e cevap veren firma/kurum/kurulus ve akademisyenlerin vermis
olduklari cevaplar kapsaminda sunduklari fikir, patent vb. fikri sinai ve
miulkiyet haklari kendilerinde kalacaktir, Baskanligimiza gegcmesi gibi bir
durum s6z konusu degildir.

8. BiD’e cevap veren firma/kurum/kurulus ve akademisyenler, BiD’de yer

alan hikiim ve sartlari aynen kabul etmis sayilirlar.




